
박람회 여비 신청서

소 속 대 학

대 학 학부(과) 학 번 학년 성 명 연 락 처

IT융합대학 전자공학부 123456 3 최정보 010-1234-5678

신 청 사 항

참여한 박람회명 국제인공지능대전

참석 일자 23년 4월 12일 장소 서울 코엑스

박람회 입장료 0원 교통비 78,800원

※ 별첨 : 박람회 소감문 및 기타 증빙자료(교통비 및 입장료 영수증, 통장사본)

위와 같이 박람회를 참여하였으므로 여비 지급을 신청합니다.

2023 년 5 월 16 일

신청인 최 정 보 (인)

AI융합대학사업단장 귀하



박람회 참석 소감문

* 별첨 : 증빙사진, 교통비 및 박람회 입장료 영수증 첨부, 통장사본

박람회명 국제인공지능대전 일자 23.4.12.

학과 정보통신공학부 학번 123456 이름 최정보

소감문

(소감문 자세히 작성)

(사진)
(사진에 본인 모습이 꼭 나와야 하며, 
여러장 넣을 경우 아래 칸 추가 가능)

(사진)



교통비 영수증

(사진)

통장사본

(사진)


